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Der Layoutentwurf integrierter Schaltkreise verfolgt eine oder mehrere Zielfunktionen, die
unter Einhaltung der Regeln und Randbedingungen zu beachten sind. Abhangig vom
Einsatz des Schaltkreises wird der Stromverbrauch, die Taktfrequenz, die Ausbeute bei
der Herstellung oder auch die GroRe des Chips optimiert. Aufgrund der Komplexitat der
Technologie und Randbedingungen ist es in heutigen Entwurfsablaufplanen erforderlich,
bereits in frihen Schritten die Losbarkeit von Problemen spaterer Schritte im
Entwurfsablaufplan zu adressieren.

{ Logic Synthesis | [P 111 | 1] i1
( — MM i
Vi [T T |

| [ |
|
|

\» Timing \ \

1. Wire Synthesis | i | | |

\, Global Routing g o HERII

7 - -
*/I Detail Routing

{ w w
E\ \\ Timing Closure “I ! S il 3 1 Ma R 1 3 2
{ / ' ! \ w / / r T
\\ Manufacturing |/ \ @ @ / /'\'
B O
08 '. = 2 - \ |

Der etwa 45-minutige Vortrag beginnt mit einer kurzen Vorstellung der IBM und deren
strategische Forschungsthemen sowie einer Einfihrung in das Themengebiet des Chip-
Entwurfs. Danach werden ausgewahlte Methoden vorgestellt, die beim Entwurfsablaufplan
in der IBM zum Einsatz kommen, um den Anforderungen der Spezifikation und der
Zielfunktion des Entwurfs Rechnung zu tragen. Dabei stehen insbesondere Verfahren
einzelner Teilschritte im Vordergrund, welche die Taktfrequenz und die Verdrahtbarkeit
verbessern. Ein Ausblick auf zuklnftige Arbeiten rundet den Vortrag ab.




